








































专利名称(译) 热流测量装置和代谢测量装置

公开(公告)号 US20160066839A1 公开(公告)日 2016-03-10

申请号 US14/850074 申请日 2015-09-10

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 IKEDA AKIRA
ITO MEGUMU

发明人 IKEDA, AKIRA
ITO, MEGUMU

IPC分类号 A61B5/00 G01K13/00 G01K17/00

CPC分类号 A61B5/4866 A61B5/7278 G01K13/00 G01K17/00 A61B5/01 A61B5/6826 G01K13/002 G01K17/06

优先权 2014184518 2014-09-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

环形热流测量装置具有热接收部分，该热接收部分与测量目标接触并通
过从第一热扩散构件，传热层，第二热扩散构件和热释放传递而接收热
量并释放热量这个顺序的部分。第一温度传感器测量第一热扩散构件的
温度，第二温度传感器测量第二热扩散构件的温度，并且使用这些温度
计算热流。无论作为热源的动脉血管与第一温度传感器和第二温度传感
器之间的相对位置如何，第一热扩散构件和第二热扩散构件的热扩散效
果都能够稳定地进行高精度的温度测量。
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